PERSISTENCIA DE Reauveria bassiana (BALS.) VUILLEMIN (Hyphomycetes) EM
SOLO TROPICAL.
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Varios autores tem mencionado a importancia do solo como reservatd
rio de fungos entomopatogenicos e como um dos habitats mais promissores
ao desenvolvimento de fungos no controle de insetos. Esse estudo objetiva

avaliar a persisténcia de Beauveria bassiana, em fungao dos efeitos de

temperatura, saturagao de agua e microorganismos no solo, em experimentos
conduzidos no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao; a persistéa
cia desse fungo, em condigoes de campo, quando aplicado na superficie do
solo com e sem plantas de caupi ou misturado ao solo desnudo.

A sobrevivencia de B. bassiana diminuiu com o aumento da temperaty
ra de 17, 24 e 30 °C e foi maior em solo com 25% que em solo com 757 de
saturagao. Um aumento no nimero de colonias foi observado nos primeiros
24 a 52 dias no solo com 257 de saturagaoc mantido a 17 ou 24 'C. O numero
de colonias de B. bassiana em solo autoclavado a 24 T 1% e 252 da sa
turagao foi inferior ao do solo nao autoclavado, decorridos 38 dias da i
noculagao. 0 numero de colonias de fungos e actinomicetos foi maior em so
lo autoclavado quando comparado ao solo nao autoclavado. Solo  inoculado
com B. bassiana produziu menos colonias de bactérias e actinomicetos que
solo nao inoculado, indicando uma inibigao destes organismos pelo Ffungo.
0 solo com planta de caupi constitui ambiente mais favoravel a manutengao
de conidios de B. bassiana que solo desnudo. A mistura de conidios nos 5
cm de solo desnudo nao aumentou a sobrevivencia de B. bassiana, indicando
que a temperatura tem maior efeito que radiaqso solar. Apos 94 dias, nﬁmg
mero significative (P<0,05) de colonias de B. bassiana estavam presentes

nas parcelas com cobertura de plantas de caupi.
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